附件一  計畫書附件-合作企業基本資料表
105學年度科學工業園區人才培育補助計畫
合作企業基本資料表
一、基本資料
	公司名稱
	
	領域別
	□積體電路□電腦及週邊□通訊□光電□精密機械□生物科技 □數位內容 □其他(____)

	屬性
	園區廠商：□竹科  □中科  □南科
□其他：               

	負責人
	
	職稱
	

	公司地址
	
	公司網址
	

	公司產品
	

	員工人數
	□10人（含）以下 □11-20人 □21-50人 □51-100人 □101-300人
□300-500人 □501-1000人 □ 1001-2000人 □2001-3000人 □3001人以上

	聯絡人
	
	部門/職稱
	

	電話
	
	傳真
	

	email
	
	行動電話
	


二、參與課程
	合作學校/系所
	

	模組課程名稱
	

	授課課程
	

	本次參與項目
	□提供業界師資□提供實習機會□提供實習設備＊
□提供專題題目□提供參訪機會□提供就業機會
□其他                  

	是否願意將貴公司參與本計劃之合作模式公佈於本計劃相關網頁上？
	□是
□否
□其他說明_____________________________________

	備註
	＊如有提供實習設備，請說明設備名稱、數量、設備連絡人等


附件二  計畫書附件-合作學校基本資料表

105學年度科學工業園區人才培育補助計畫
合作學校基本資料表
	培育學校
	

	模組課程名稱
	

	參與課程
	


	合作學校名稱
	

	系 所 名 稱
	

	本次參與項目
	□提供師資  □提供實習設備  □提供專題題目
□提供參訪機會  □其他_____________________

	提供師資或專題內容
	

	使用實驗室
	

	可提供設備項目、數量、規格
	

	同時可容納人數
	

	聯絡人
	
	部門/職稱
	

	電話
	
	傳真
	

	email
	
	行動電話
	

	備註
	


附件三  計畫書附件-授課師資資料表
105學年度科學工業園區人才培育補助計畫

授課師資資料表（含本校、校外老師）
	個人資料

	姓    名
	
	性   別
	□男       □女

	電子信箱
	

	聯絡電話
	(O)

(H)
	傳     真
	(O)

(H)

	聯絡地址
	□□□

	學經歷

	最高學歷
	□博士 □碩士 □學士 □其他_______ 

學校名稱：            科    系：

	重要經歷
	任職公司/單位
	擔任職務
	年資

	
	
	
	            年    

	
	
	
	            年    

	目前服務單位

	服務單位：□學界   □業界   □研究機構   □政府單位

□其他(請註明:___________________)

	如服務單位為業界，請續填本欄：
服務單位為： 園區廠商：□竹科  □中科  □南科  □其他：               

	服務公司/
學校名稱
	
	服務部門/科系
與職稱
	部門/科系：
職稱：

	公司/學校

地址
	□□□

	公司人數

(學校教師免填）
	□10人（含）以下 □11-20人 □21-50人 □51-100人 □101-300人
□300-500人 □501-1000人 □ 1001-2000人 □2001-3000人 □3001人以上

	本次授課課名(須與預定課程名稱相符)
	時數

	
	

	
	

	
	

	曾講授課程
	邀請授課之單位

	
	

	
	

	專業領域與技術/證照

	

	

	

	


附件四  計畫書附件-教材資料表
105學年度科學工業園區人才培育補助計畫
教材資料表
	培 育 學 校
	
	開 課 系 所
	

	模組課程名稱
	
	課 程 名 稱
	

	上 課 時 間
	xxx學年xx學期
	授 課 老 師
	

	師 資 來 源
	□校內  □校外
	職       稱
	

	上 課 地 點
	
	授 課 時 數
	

	教材來源
	□購買教科書(書名:            作者:                 )   

□自編講義

	課 程 大 綱/專 題 實作
	


· 填寫要點說明
1、 每ㄧ課程校內授課師資代表填寫一份即可。
2、每ㄧ位校外師資都必須提供一份
附件五  計畫書附件-實習企業基本資料表

105學年度科學工業園區人才培育補助計畫

實習企業基本資料表

一、基本資料

	公司名稱
	
	領域別
	□積體電路□電腦及週邊□通訊□光電□精密機械□生物科技 □數位內容□其他(____)

	屬性
	園區廠商：□竹科  □中科  □南科  □其他：               

	負責人
	
	職稱
	

	公司地址
	
	公司網址
	

	公司產品
	

	員工人數
	□10人（含）以下 □11-20人 □21-50人 □51-100人 □101-300人

□300-500人 □501-1000人 □ 1001-2000人 □2001-3000人 □3001人以上

	聯絡人
	
	部門/職稱
	

	電話
	
	傳真
	

	email
	
	行動電話
	


二、參與企業實習課程
	專題名稱
	

	提供實習人數及時數
	實習人數：     人   ；  實習時數：      小時

	投入資源
	□實習設備 □實習津貼 □勞健保 □免費食宿

□就業機會 □其他_____________________

	是否願意將貴公司參與本計劃之合作模式公佈於本計劃相關網頁上？
	□是

□否

□其他說明_____________________________________

	備註
	


附件六  計畫書附件-實習導師資料表

105學年度科學工業園區人才培育補助計畫
實習導師資料表
	個人資料

	姓    名
	
	性   別
	□男       □女

	電子信箱
	

	聯絡電話
	(O)

(H)
	傳     真
	(O)

(H)

	聯絡地址
	□□□

	學經歷

	最高學歷
	□博士 □碩士 □學士 □其他_______ 

學校名稱：               科  系：

	重要經歷
	任職公司/單位
	擔任職務
	年資

	
	
	
	            年    

	
	
	
	            年    

	目前服務單位

	服務單位為：園區廠商：□竹科  □中科  □南科  □其他：               

	公司名稱
	
	服務部門
與職稱
	部門：
職稱：

	公司地址
	□□□

	公司人數
	□10人（含）以下 □11-20人 □21-50人 □51-100人 □101-300人
□300-500人 □501-1000人 □ 1001-2000人 □2001-3000人 □3001人以上

	本次指導之實習計畫名稱
	人數
	時數

	
	
	

	
	
	

	專業領域與技術/證照

	

	


附件七  個人資料保護同意書
科學工業園區人才培育補助計畫
個人資料保護同意書
立同意書人                參與科技部**科學工業園區管理局(以下簡稱執行機關）—科學工業園區人才培育補助計畫之「(申請計畫名稱)」計畫（以下簡稱本計畫），擔任本計畫相關職務，因計畫推廣、審查、簽約與管考之需要，茲同意下列事項：
一、執行機關基於辦理本計畫審查、簽約、管考與推廣之目的蒐集本人的個人資料，包括但不限於人事資料及其他足以識別個人之資料等項目。科學工業園區人才培育補助計畫辦公室(博大股份有限公司)接受執行機關委託，其執行本計畫蒐集、處理或利用個人資料者，視同執行機關。
二、對於本人於本計畫推廣、審查、簽約與管考期間(自本計畫公告日起為期三年)的個人資料使用，執行機關應依個人資料保護法、相關法令於各項業務範圍內進行處理及利用。
三、本人就個人資料，依個人資料保護法，得行使以下權利：查詢或請求閱覽，請求製給複製本，請求補充或更正，請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除。
四、本人理解若不提供個人資料，將影響執行機關與計畫辦公室對本計畫之審查、簽約與管考業務使用及後續服務。
五、執行機關與計畫辦公室應盡個人資料保護法保障個人資料安全之責任，非屬本同意書個人資料利用情形，應先徵得本人同意方得為之。
立同意書人：
日期：　　　年　　　月　　　日
個人資料保護同意書說明：
依個人資料保護法第8條規定向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項：
一、公務機關或非公務機關名稱。
二、蒐集之目的。
三、個人資料之類別。
四、個人資料利用之期間、地區、對象及方式。
五、當事人依第三條規定得行使之權利及方式。
六、當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。
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